专利技术交底书
一、专利名称：
二、所属技术领域：

三、与本专利最接近的现有技术：

四、发明目的：

五、本专利的关键点和欲保护点：
六、具体实施方式：（500字以上）
1.该产品（或电路)由以下几个部分组成:                    
2.各组成部分的特征及其作用如下:                       
3.各组成部分的相互连接关系如下：                            
4.该产品(或电路)的操作过程或工作原理如下：                     
七、与现有技术相比，本专利的优点：
八、附图说明：1.整体图（或电路图）, 2.产品分解图, 3.局部放大图(如需要特别说明某部分特征时)

注：提交能清楚说明本发明的结构组成图或者提供实物,必要时提供局部放大图。

设计人（或发明人）及联系方式：                                   
